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芯海科技（深圳）股份有限公司 

关于公司参与南山区联合竞买取得科技园北区T401-

0112地块土地使用权的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    

 

公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会

第二十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意公司

拟将高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化

项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目，以上三个募投项目计划用于募投项

目场地投资的募集资金（共计 9,384 万元）的实施方式由购置房产变更为购买土

地并自建办公场所。上述议案已提交至 2021 年第三次临时股东大会审议通过。  

公司与其它 4 家企业组成联合体共同参与位于南山区科技园北区 T401-0112 地

块（以下简称“目标地块”）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上

共同合作建设开发。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12日在上海证券交易所

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设科技园

北区 T401-0112 地块的公告》（公告编号：2021-067）。 

一、交易进展情况 

联合竞拍方按照法定程序于 2021 年 10月 29 日通过深圳市土地房产交易

中心公开挂牌交易，以人民币 146,000,000.00 元（人民币壹亿肆仟陆佰万元

整）竞得科技园北区 T401-0112 宗地的土地使用权。 

公司本次参与联合竞得土地事项的资金来源于募集资金和自有资金，不构

成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。 

二、本次联合竞买的目的和竞得土地使用权对公司的影响 



公司本次参与联合竞买土地及建设的投资事项，是基于公司首次公开发行

股票并上市后相关募投项目的实际需求，综合考虑募投项目实施情况和公司业务

发展规划作出的调整，募投项目仍投资于主营业务，且均符合募集资金使用安排，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次参与竞买及联合建设

的资金来源于公司募集资金和自有资金，预计不会对公司财务及经营状况产生较

大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。  

三、风险提示  

1、目标地块的最终取得仍需按出让文件规定与有关部门签订《深圳市土地

使用权出让合同书》，按照相关规定办理地块的报批程序，并保证按出让合同

等文件的规定付清全部成交地价款，因此该事项尚存在一定的不确定性。 

2、根据《成交确认书》的约定，竞得人未在规定时间内签订出让合同等文

件的，视为违约，出让人可取消竞得人的竞得资格，竞买（投标）保证金不予

退还；竞得人须另按成交价款的 20%向出让人支付违约金。出让人另行出让目

标地块的价格低于本次成交价的，竞得人须按实际差额支付赔偿金，并承担由

此产生的法律责任。目前该项目的投资总额为预估数且金额较大，公司可能存

在自筹资金不能及时到位的履约风险。 

3、公司将根据本次交易的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资

者注意风险，审慎投资。 

四、备查文件 

《成交确认书》（深土交成〔2021〕63 号）。 

 

 

特此公告。  

 

 

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会 

2021 年 11 月 2 日 

 

 


